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기술 내용 및 차별성

기술내용 기술의우수성/혁신성

기/술/개/요

방전 가공에서는 미세공구전극이 이용되는데, 블록전극을 이용한 가공은 추가적 장치 없이

간단하게 미세공구전극을 제작할 수 있으나 가공면에 테이퍼 형상이 남으면 이 가공면은 다

음 번의 미세공구전극의 가공에는 활용할 수가 없음

기술 내용 차별성

마모율을 이용한 미세공구전극 가공 기술
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• 미세공구전극의 가공 후에 블록전극에 테이퍼

형상이 남게 되는 것이 방지되어 가공 효율이

향상될 수 있는 미세공구전극 가공방법에 관한

것임

테이퍼 형상이 남으면 새로운 전극면(새 블록전극이나 기존의 블록전극에서 테이퍼 지지않

은 다른 면)을 이용해야 하며 그 결과 가공의 효율성이 저하됨

• 테이퍼 형상을 방지하여 가공효율 향상시킴

• 수평 방향으로 왕복이동되는 블록전극과 블록전극

의 두께방향으로 이동되는 미세공구전극 사이에

방전을 발생시킴으로서 미세공구전극의 형상을 가

공함

• 마모량을 예측하여 100μ, 80μ, 50μ 두께로 정밀하

게 가공이 가능함
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